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富吉特半導體股份有限公司 

114 年度股東常會議事錄 

時間：中華民國 114年 5月 26日(星期一)上午十點整。 

地點：台中市潭子區南二路 28號之 3(本公司餐廳) 

主    席：陳董事長宗烈                         紀錄：吳玫珍  

宣佈開會：親自出席及代理出席股東，出席股份共計 14,889,110股，佔本公司 

已發行股份總數 21,703,688股之 68.60%，已達法定出席人數。 

主席致詞：略 

壹、報告事項： 

第一案 

案 由:本公司 113年度營運概況，報請 公鑑。 

說 明:請陳總經理宗烈報告，請參閱本手冊第 3頁之營業報告書。 

第二案 

案 由:監察人審查本公司 113年度決算報告，報請 公鑑。 

說 明:監察人審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱本手冊第 4頁至第 6
頁。 

貳、承認事項： 

第一案：(董事會提) 

案 由：本公司 113年度各項決算表冊，敬請 承認。     

說 明：本公司 113年度營業決算書表，包括資產負債表、綜合損益表、權

益變動表、現金流量表，業經監察人及資誠會計師事務所劉美蘭會

計師審查竣事，已於 114年 4月 24日董事會審議通過在案，併同

本公司 113年度營業報告書，送請 114年股東常會承認，各項書表

請參閱本手冊第 7頁至第 10頁。 

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。 
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第二案：(董事會提) 

案 由：113年度虧損議案，敬請 承認。 

說 明：本公司 113年度其稅後淨損為新台幣 18,263,348元整， 

累計虧損為新台幣 49,945,931元整，累積虧損由日後盈餘彌補， 

擬具虧損撥補表詳如第 11頁，提請承認。 

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。 

參、臨時動議： 無 

肆、散會(同日上午十點十分)  

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會

議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。) 
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一、113年度營業計劃實施成果:

二、114年度營業計劃概要

1.營業目標：

單位:新台幣仟元

項 目 金 額

營 業 收 入 170,236

營 業 成 本 148,553

營 業 毛 利 21,683

營 業 費 用 27,065

營 業 淨 利 (5,382)

稅 前 淨 利 (4,872)

2.經營方針:
A.客戶滿意度確保 95分以上

B.材料費用DOWN 10%

C.一級客訴低減 0件

D.固定費用DOWN 15%

E.組立良率確保 99.70%以上

F.出貨不良率 20ppm以下

3.產銷策略:
A.發展多元化經營,擴大事業領域,建立策略聯盟

B.引進相關尖端技術,創造競爭優勢

C.建立與環境共生的企業

    113年國內半導體業產值再次回歸成長的軌道，且增幅優於全球的水準，主要是由

於112年基期偏低、終端應用市場出貨量已由負轉正，加上行業庫存調整已告一段落；

台灣半導體業因上中下游供應鏈完整，且不論是研發或產能、設備及材料調度具備彈

性，加上研發人才素質高，且可24小時隨時待命，故生產從晶片到封裝測試仍具備高

度的性價比，因而儘管客戶對於供應鏈韌性建力的要求使得台廠產能無法再完全集中

於台灣，但我國依舊是半導體廠先進製程與研發紮根的重鎮。我們公司將再關注因應

當前市場情勢，以專業與小型化封裝技術競爭的優勢，持續為客戶提供最穩靠的服

務。本公司113年度的營業收入淨額為新台幣132,005仟元，較前一年度增加17.80%，

年度營收計劃達成率為 87.12%，平均毛利率為4.59%。展望今年更多新產品的開發與

產能改善提升，讓公司營運能夠再創佳績。

富吉特半導體股份有限公司

營業報告書

    根據德勤(Deloitte)研究，2024年全球半導體產業成長強勁，預計將達到19%成長

率，全年銷售額達到6,270億美元，比起先前預測的6,110億美元，高上許多。其預測

2025年的情況可能會更好，成長率達11%，產業銷售的一個驅動力就是對新一代AI晶片

的需求，這涵蓋了CPU、GPU、數據中心通訊晶片、HBM記憶體、電源晶片等。即使AI仍

在成長，但成長會放緩，至於PC和智慧型手機甚至汽車工業需求也都呈現放緩狀態。

在全球範圍內，最大干擾因素之一是地緣政治挑戰。而重要的一個影響因子是美國總

統川普採用關稅戰略，這將給全球半導體產業帶來衝擊，也對終端電子產品價格上漲

進而需求減緩帶來影響，使得整體半導體營收成長速度將帶來挑戰。新的一年公司將

持續穩健經營，產品製程上做出良好的品質與服務，期望成為專業封裝代工的領導品

牌。



~4~ 

 



~5~ 

 



~6~ 

 

 

 

 

 

 

 



~7~ 

 



~8~ 

 



~9~ 

 



~10~ 

 



~11~ 

富吉特半導體股份有限公司

113年度虧損撥補表

項 目 金額 ( 單位：新台幣元 )

累積虧損 (31,682,583)

本期稅後淨損 (18,263,348)

法定盈餘公積

股息及紅利 ─

累積虧損結轉下期 (49,945,931)

 

 


